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Abstract (en)
[origin: WO9106683A1] For the metallurgical treatment of a metal melt (1) in a metallurgical smelting and fining vessel (3), free-flowing additives
(43), especially lime, are added in granular to powder form at least during part of the fining stage in the upper region of the inside (15') of the vessel
wall (11), distributed about the circumference. The additives (43) form a blocking or protective layer on the vessel wall (11) by means of which power
losses are reduced and the useful life of the vessel (3) is prolonged.

Abstract (fr)
Pour le traitement métallurgique d'un bain de fusion (1) dans un récipient de fusion et d'affinage métallurgique (3), des additifs coulants (43), en
particulier de la chaux, dans un état allant de granuleux à pulvérulent, sont apportés, au moins pendant une partie de la phase de raffinage, à la
zone supérieure de la face interne (15') de la paroi du récipient (11), répartis sur la circonférence. Les additifs (43) forment sur la paroi du récipient
(11) une couche isolante et protectrice permettant de réduire les pertes d'énergie et de prolonger la durée de vie du récipient (3).
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